附件1：
热电器件制造设备主要技术参数
1. PCB热转印机：额定电压：220V；额定功率：≥650W；过板厚度：＜3mm；过板尺寸：≥320mm ；加热部分：上下两只加热管；加热范围：常温- 200 ℃；高精密丝印台：工作台尺寸：≥300mm×400mm；最大印刷尺寸：≥250 mm×400mm；最大网框尺寸：≥370 mm×470mm；印载物厚度：1~80mm；工作台纵横调节量：≥10mm；
2. 精密无铅回流焊炉：电源：AC220V ±10% 50Hz（AV110V可定制）；工作功率：≥1600W；有效焊接面积：≥250mm×200mm；抽屉尺寸：≥300 mm×250 mm×20mm
3. 划片切割机：供电端口：AC220V 50Hz；总功率：≥275W（MAX）；主轴转速：0-3000rpm无极调速；主轴驱动功率：≥180W；X轴滑板行程：≥210mm；Y轴滑板行程：≥110mm；Z轴滑板行程：≥90mm；切割深度上限：≥50mm；步进电机定位精度：≤0.01mm；
4. 对准平台：中心承载≥20kg；重量≥10kg；最小调整量≤20μm；起始高度≥318mm；行程≥100mm；台面尺寸≥100mm×100mm
5. 超声波清洗器：仪器外型尺寸：≥320mm×174mm×260mm；内槽尺寸: ≥300mm×150mm×100mm；超声清洗功率: ≥100 W；超声频率: ≥40 KHz；单槽容量: ≥4 L
     
